2°A REUNION DE PLANIFICACION
CON LA COMUNIDAD

PLANES DE MITIGACION CONTRA PELIGROS NATURALES
RESILENCIA PLANIFICADA
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LaJunta de Planificacidn, junto al Municipio de Arroyo , invitan a los
organismosgubernamentales, entidades privadas, duefios denegocios, lideres
M U N I C I P I O D E comunitarios y ciudadania en general a participar de la 2¢¢ reunién de
Planificacion con la Comunidad parala revision del Plan de Mitigacion contra
A R R OYO Peligros Naturales.

Cualquier persona que desee participat, podrd asistir ala fechay horaindicadas.
Comentariosysugerenciassobreelborradordelplan,quepodranserconsideradas
para mejorar el mismo, se estardn recibiendo hasta el 13 de marzo de 2020,
en la Oficina de la Secretatia de la Junta de Planificacion, ubicada en el piso 16
del Centro Gubernamental Roberto Sdnchez Vilella (antes Minillas), edificio
Norte, avenida De Diego, esquina avenida Baldorioty de Castro, parada 22,
Santurce, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
Ademads, mediante correo postal a la direccion: Apartado 41119, San Juan,
Puerto Rico, 00940-1119. Asimismo, se podrdn enviar comentarios a traves del
correo electronico de la Junta de Planificacion a: plandemitigacion@jp.pr.gov.
Una copia impresa del borrador del plan estard disponible para ser examinado
en ¢l drea de recepcidn de la Casa Alcaldia, Calle Morse (PR-178), Arroyo de
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 4:30 p.m.

El Plan de Mitigacién contra Peligros Naturales para el Municipio de Arroyo
tiene el propdsito de guiar al gobierno municipal en el desarrollo y adopcion
de estrategias dirigidas al manejo de peligros, tales como inundaciones,
huracanes, sequias, deslizamientos, terremotos y otros.

3 DE MARZO DE 2020

5:00 P.M.

TEATRO RENACIMIENTO, CALLE MORSE (PR-178), ESQUINA CALLE
ARIZONA 7, ARROYO.

PARA MAS INFORMACION, ACCEDA: JP.PR.GOV
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presentada a la CEE-NUm. CEE-SA-2019-177, conforme estipulacion federal para el fondo
rd Mitigation Grant Program™.
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